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Abstract (en)
[origin: FR2681538A1] The feed material to be melted and projected by means of a projection gun (1) is first pre-heated to a controlled temperature
higher than 100 DEG C and not exceeding 650 DEG C, in a heating station (12) on the path of the feed material (3) before it reaches the gun.

Abstract (fr)
Le matériau d'apport a fondre et a projeter dans un pistolet de projection (1) est préalablement préchauffé, a une température contrélée supérieure a
100 °C et n'excédant pas 650 °C dans un poste de chauffe (12) sur le trajet du matériau d'apport (3) avant son introduction dans le pistolet.
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